FPGAs flir die mobile
Konsumelektronik

Mach Unterlagen von SificonBlue

SiliconBlue Technologies bietet eine FPGA-Familie, die
speziell fiir den expandierenden Markt mobiler Konsum-
elektronik entwickelt wurde, in dem die Anforderungen
an eine niedrige Stromaufnahme das beherrschende
Kriterium sind. Da die Kensumelektronik an Komplexitit
zunimmt, sind neue technalogische Durchbriiche im
Fertigungsprozess, im Packaging und in den Display-
Losungen notig. SiliconBlue hat eine von Grund auf neue
Generation SRAM-basierter FPGAs fertig gestellt, die den
Anforderungen der mobilen Konsumelektronik gerecht
wird. Im Folgenden werden die Herausforderungen auf-
gezeigt und dazu die proprietdren Losungsverschlige, die
SiliconBlue den Kunden anbietet, um mobilelaktronische
Entwicklungen vom Konzept bis zur Fertigung zu erméglichen.
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i Anforderungen an den Entwickler
D von hMobielek tronik und die Antwor-

ten, die SdiconBlue mét seiner ICE-
FPGA-Familie dazu berelt stellt, zesgt Bild 1.
Drer innere Aing listet die elnzelnen Technolo-
gie-vorteile auf, erganzt durch Amesendungs-,
Qualitdts- und Zuverlassigkeits-

Bezefung zum  Anforderungsprofil - esner
typischen  Mobilelektronik-Mattform.  Zum
Beispial bendtigt der Markt eine Ein-Chip-
Lesung, um Matz 2u sparen und einen ge-
schitzten Datenfluss zu gewdahsleisten. Die
patentierte MY CM-Technologie auf der Basis

gines  Standangd-CAO5S-Prozesses
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Ausspdhens won Daten oder deren Manipu-

lation.

HAufgrund des gestiegenen Wetthewerbs in
der mobilen Konsumelektronik versuchen
Entwickler innowative  Lelstungsmerkmala
in jede rachfolgende Produktfamille einzu-
bringen. SdiconBlue bistet Maobilelektronii-
Entwicklern diese Mdgiichkeit auf der Basis
seiner  B5-nm-TSMC-LP-Prozesstechnalogle,
Eime patentierte Technologie stellt einen
nichtflichtigen Konfigurationsspeicher zur
Verfigung. Durch die Verwendung dieses
Prozesses erilbrigen sich Sondervesfahrens-
schritte im Herstellungsprozess, was die Kas-
ten reduziert, Der B5-nm-Prozess ermaglicht
hochintergrierte. Bautefe mit  gerngeren
Kosten pro Gatter, Blld 2 zeigt den Kes-
tenvergleich pro Logikzelle for verschiedene
gangige Konsumelektronik-FPGaas.

Zum Thema Leistungsbedad bistet Silicon-
Blue die geringste Stromaufnehme. (CE-
FPGAs wurden auf der Basis von strom-
sparenden  Entwurfskonzepten  erbwickelt,
Die Strombilanz fir jeden Bereich des Chips
wurde im Hinblick auf die Einhaltung des
gesamten  Leistungs-Budgets  konzpiert.
Durch den Einsatz ausgasuchter Bibliothaks-
Komponenten  erstrangsger  Partner wur-
den die Designer in die Lage versetzt, die
von der Mobilelektronik geforderten engan
Leistungsauinahme-Vorgaben  einzubalten
ader zu Gbertraffen, Wahrend andere PLD-
oder FRGA-Anbieter die Leistungsaufnahms
irer Produkte entweder bei null MHz oder
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Bild 2, Kosten pro Logikzelle von iCE im Vergleich zu kenkurrierenden PLDS

im speelien, nicht funktionalen . Standby™-
WMode angeben, nehmen die ICE-FPGAs die
niedrigste Leistung auf, wenn sie bei 32 kHz
arbeiten. Dadurch ist ein Teefschlaf- ader
Taktstopp-hodus Oberfldssig.

Bespielsweise erreicht die Stromaufnahime
gines iCEGSLOM-FPGA, das mit 192 16-Bit-
Zahlern fast vallstandig belegt ist, eiren Wert
won 25 pA bei 1,2 V Versorgungsspannung.
Inesner typischen Handy-Anwendung bedeu-
tet dies, dass die Grundfunktionen des Sys-
tems minimaten Stram bendtigen. Tabelle 1
zeigt die Lestungsaufnahme in mW filr ei-
nen (CE-Baustein bei 32 kHz und bei eifier

Der Trend bel tragbaren Geriten geht un-
weigerich in Richtung keinerer Lesterplatien
und kleinerer Komgponenten-Footprints, Cie
FPGAS der Famille ICE won SiliconBlue beie-
ten ultra<kompakte Gehduse-Abmessungen
und die Option, ungekapsette Chips und
gepurnpte ungekapselte Chips fOr Chip-
on-2oard oder for die Stapel-hontage mit
anderen Komponenten zu wenwenden, Die
hohe Logik-Dichte uwnd Gehdusetechno-
logie erméglicht es den Wobilelektronsk-
Entwicklern, mehr Funktionalitét suf einem
aleichgrofen  Silimumchip  unterzubringen.
Das  Wafer-LevelChipScale-Gehiuse  des
Bausteins ICEES mit B3 Lotkugeln und 45

Arbeitsfrequenz von 32 MHz und vergleicht - Ein-lAusgdngen  hat  Abmessungen won
digse mit anderen PLOS und FRGAS, 3,1 x 3,8 mm,
Handhald Device SiliconBlue SRAM Other
Mode Spead FPGAS mW FPGAs m PLDs mW
Oparating -32 MHz 9 G062 30-170
St.arbd-tw HE_K.t-fz 0,025 30-36 0.044-0.35

Tabelle i. iCE-Leistungsaufnahme im Stand-by wund Active-Modus
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Bifd 2, iCEmants Evaluation-Board

Mobilteil-Entwicklungs-Plattform

habifteil-anwendungen haben kurze Pro-
duktevklen, washall Maobsloall-Entwickier
wenig Zelt haben, ein Konzept in ein fert-
ges Produkt umzausetzen, Der Markt ist ea-
tremn umkdmoft und Anbieter setzen auf
bestimmte Markteinfahrungs- oder saisce
nale Absatz-Zestfenster, Folglich eraubt die
CiliconBlue-Entwacklungsplatifarm  Entwick-
lerm, thre Entwicklungen mit minimalem oder
keinerlei Zusatzaufwand umzusetzen, Das
iCEmangs Evsiuation-Board (Bild. 3} skallt
gine handliche Hardware und Applikations-
Plattiorm dar, die Testpunkte fir Messungen
der Stromaufnahme bereitstellt. Die Platine
kann mit verschiedenen Bauteilgriden und
Gehauseoptionen bestlckt werden und weist
eine Yielzahl von Steckverbindern fir externe
Arschlussmiglichkeiten auf, Ebenso wer
den SpeicherSchnittstefien-Standards wnd
IWDS-Datenaustausch auf der linken Ledste
unterstotzt. Es gibt einen 32-kHz-Quarz
auf der Unterseite der Plating und einen 32
MHz-Oszillator-Sockel, Der {CE-Baustesn wird
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Bild 4, LCD-Anzeige-Steverung
mit ICESS
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entweder (iber eine SP- oder eine JTAG-
Schnitistelle  programmiert. Die  iCEman-
Platine beherbergt auch einen serigllen 8
MABIt-SPI-Flash-Speicher, um die Daten for
rmehsere Korfigurationen enes iCE-Bausteins
bereit eu halten, was f0r die Entwicklung
niitzlich ist. Deor ICE-F-Baustein beinhaltet ei-
men nichtliichtigen Konfigurationsspeicher,
obwohl er-auch won einem seripllen SP-
Flazh aus programmiert wesden kann, Die
iICEmanGs  Evaluationsplatine  unterstiitzt
sowohl die iCERS Cold-Boot- als auch die
Warm-Boot-Funktionalitat, in der mehr als
ein Konfigurations-image wahlweise in den
Baustein geladen werden kann,

Durch eine Partnerschaft mit Magma ist die
SiliconBlue-Eritwicklungssoftware  benutzer
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freundiich und bietet optimales Placement
und Routing. VHOL und VERLOG-Logiksyn-
these sawie Plalzeruing wurden von MAG-
M& entwickelt, wahrend Routing wnd Bit-
map-Generierung van SilkonBlue mtegriert
wurden,

Das iCEGS IF-Portfolio reicht von grundlegen-
den Funktionalititen wie der Umsetzung von
Spannungspegeln oder GPIO-Erweiteningen
bis zu komplexerens Funktionalititen wie
einer LCD-Anzeige-Steverung (Bild 4) oder
einer Image-Rendering-Engine,
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